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CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled
where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental
regulations.

PRECAUTION

Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les piles usagées
doivent étre recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des piles usagées doit
respecter les réglementations locales en vigueur en matiere de protection de l'environnement.

FORHOLDSREGEL

Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Batterier bor om muligt
genbruges. Bortskaffelse af brugte batterier bor foregd i overensstemmelse med geeldende
miljolovgivning.

OBS!

Det kan oppstd eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier bor kastes
i henhold til gjeldende miljolovgivning.

VIKTIGT!

Risk for explosion om batteriet ersdtts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras enligt de
lokala miljévardsbestdmmelserna.

VARO

Rdjihdysvaara, jos pariston tyyppi on vddrd. Paristot on kierrdtettivd, jos se on mahdollista.
Kdytetyt paristot on hévitettivd paikallisten ympdristomddrdysten mukaisesti.

VORSICHT

Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch
denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt werden.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.
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A AVVERTIMENTO
Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto. Utilizzare solo
pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per disfarsi delle pile usate,
seguire le istruzioni del produttore.

A\ PRECAUCION
Existe peligro de explosion si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice solamente pilas
iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del equipo. Para deshacerse de
las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del fabricante.

A WAARSCHUWING
Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij.
Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het weggooien van gebruikte
batterijen aan de plaatselijke milicuwetgeving.

& ATENCAO
Haverd risco de explosdo se a bateria for substituida por um tipo de bateria incorreto. As baterias
devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminagdo de baterias usadas deve ser feita de
acordo com as regulamentagoes ambientais da regido.

Icnye pwizvika 6v10yXy, KAl 3aMeHenbl aKyMYIAMap HenpagiioHaza moiny. AKYMYIamapsl nAGiHHbl,
na macuvimacyi, nepenpayoysayya. Ilazdoayiayya ao cmapulx akymyasamapay namp20Ha 3200Ha 3
MACYOBLIM 3AKAHAOAYCMBAM NA IKANO2II.

A\ ypozornini
V pripade vymény baterie za nespravny druh muze dojit k vpbuchu. Je-li to mozne, baterie by mély
byt recyklovany. Baterie je treba zlikvidovat v souladu s mistnimi predpisy o zZivotnim prostredi.

& Mpoaooxn

Yrapyer kivovvog yia Expnén oe mepinrwan mov n uraropio ovtikaraotalel and uio AavBoouévoo
orov. O1 umozapies Oa mPETEL Vo, AVOKDEAWDVOVTOL OTOY KATL TETOl0 givau ovvato. H amdppryn twv
APNOYUOTOMUEVDV UTOTAPLDV TPETEL VA YIVETAL COUPOVO. UE TOVS KOTA TOTO TEPLPOAALOVTIKODG
Kavoviouovg.

A VIGYAZAT

Ha a telepet nem a megfeleld tipusu telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket lehetéség szerint
ujra kell hasznositani. A hasznalt telepeket a helyi kérnyezetvédelmi elirasoknak megfeleléen kell
kiselejtezni.
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Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri sepatutnya
dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi peraturan alam sekitar
tempatan.

OSTRZEZENIE

Istnieje niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku zastosowania niewlasciwego typu baterii. Zuzyte
baterie nalezy w miare mozliwosci utylizowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska.

PRECAUTIE

Risc de explozie, daca bateria este inlocuitd cu un tip de baterie necorespunzdtor. Bateriile trebuie
reciclate, daca este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie sa respecte reglementarile locale
privind protectia mediului.

BHUMAHUE

Ilpu ucnonvzosanuu bamapeu HeCOOMBEMCMEYIOULE20 MUNA CYWECNEYem PUCK ee 83DblEd.
Bbamapeu dondicrvl 661ms ymuauzuposansvt N0 803MONCHOCMU. Ymuauzayus bamapeti 00aH#CHA
nPOBOOUMCS NO NPABUNAM, COOMBEMCMBYIOWUM MECTNHBIM MPedOBAHUSM.

UPOZORNENIE

Ak batériu vymenite za nespravny typ, hrozi nebezpecenstvo jej vybuchu.

Batérie by sa mali podla moznosti vzdy recyklovat. Likvidacia pouZitych batérii sa musi vykonavat
v sulade s miestnymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia.

POZOR

Zamenjava baterije z baterijo drugacnega tipa lahko povzroci eksplozijo.
Ce je mogoce, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi.

0 A
AU
s¥ionmissadaiiiAinaimidauuumaasinilssian winidulyla aisiuumnas 15 lada A5
Tuuaaasizua 16291 12/01un 9 DaLioA UG 1UFIU IS aNUDIVIavau.

UYARI

Yanlis tiirde pil takildiginda patlama riski vardwr. Piller miimkiin oldugunda geri
doniistiiriilmelidir. Kullanilmig piller, yerel ¢cevre yasalarina uygun olarak atilmalidir.
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& OCTOPOTA

Bukopucmosyiime 6amapei npaguibHo2o muny, iHaKuie icHysamume pusux subyxy.
Arwo mocnuso, suxopucmani bamapei cnio ymunizysamu. Ymunizayis suxopucmanux oamapetl
Mae 6ymu GUKOHAHA 32I0H0 MICYE8UX HOPM, WO Peyliolomb 0XOPOHY O0SKILIA.

A\ UPOZORNEN
V pripadé vymény baterie za nespravny druh miize dojit k vvbuchu. Je-li to mozné, baterie
by mély byt recyklovany. Baterie je treba zlikvidovat v souladu s mistnimi predpisy
o0 zZivotnim prostredl.

/\ ETTEVAATUST

Kui patarei asendatakse uue ebasobivat tiiiipi patareiga, voib tekkida plahvatusoht.
Tiihjad patareid tuleb voimaluse korral viia vastavasse kogumispunkti. Tiihjade
patareide draviskamisel tuleb jirgida kohalikke keskkonnakaitse alaseid reegleid.

A\ FIGYELMEZTETES

Ha az elemet nem a megfeleld tipusura cseréli, felrobbanhat. Az elemeket lehetoség
szerint ujra kell hasznositani. A hasznalt elemeket a helyi kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleloen
kell kiselejtezni.

& UZMANIBU

Pastav eksplozijas risks, ja baterijas tiek nomainitas ar nepareiza veida baterijam.
Ja iespéjams, baterijas vajadzétu nodot attiecigos pienemsanas punktos. Bateriju izmesSanai
atkritumos janotiek saskand ar vietéjiem vides aizsardzibas noteikumiem.

& DEMESIO

Naudojant netinkamo tipo baterijas jrenginys gali sprogti. Kai tik jmanoma, baterijas
reikia naudoti pakartotinai. Panaudotas baterijas iSmesti biitina pagal vietinius aplinkos
apsaugos nuostatus.

/\ ATTENZJONI

Riskju ta’ spluzjoni jekk il-batterija tinbidel b'tip ta’ batterija mhux korrett. ll-batteriji
ghandhom jigu riciklati fejn hu possibbli. Ir-rimi ta’ batteriji uZati ghandu jsir skond
ir-regolamenti ambjentali lokali.

& OSTRZEZENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany na baterie niewtasciwego typu. W miare mozliwosci
baterie nalezy poddac recyklingowi. Zuzytych baterii nalezy pozbywac sie zgodnie z lokalnie
obowiqzujqcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
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3 5 BIOS

BIOS Setup (&'E) 270 T A F M v HHLY) BIOS W& . fEIFHL AL (POST) HAE
MRRTFUR 2 )5« BAERG A B0, $% <F2> g n] LUt BIOS Setup (K ED F2/7.
AN 1§ H] Intel Express BIOS Update Utility (J45 /RERGE BIOS 58 sz HFE )

oY, Iflash Memory Update Utility (Iflash A7 58S H L) Sk EEHT BIOS, LA — H B HT
SRIGCI n e 52 BIOS

{# H Intel® Express BIOS Update Utility (J&4F/R® P
BIOS ¥t HFEFF) BT BIOS

{ 11| Intel Express BIOS Update Utility (3&4F/RP0T% BIOS S H S HFET) v 7E Windows
MR OB A2 48 BIOS. BIOS SCAAL & H BN B i SE AR e, i SE R ety
Intel® Flash Memory Update Utility (Je4/R® PRI A7 B SRR ) DhRe, A AR
fajfE, HACH LT Windows 1) 223E M) T
L{H Intel Express BIOS Update Utility (S&RF/RPGE BIOS B HFEF) k58T BIOS,
T AT A B A -
1 RSOy R T YE Bk a5
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
2. Si% D945PLNM Wiffi, H.ili “[view] Latest BIOS updates” ([#FF] ¥ BIOS H#Hi) ,
Jfi%+E Express BIOS Update (PR BIOS BEH7) SRR 3CA
30 RRESOfE AR L. (HPDRAIESC R BB L. RAEE 2R RS
BIOS INARJ5 . )
4. KA ENHEY . WP RELHER. 76 BERG—1 Express BIOS Update
(P BIOS B8 &WHZ )G, RGUKMEFTHE),
5. MGEEE EFREIORAF AT AT ORI B, G S RITFERISAT SRR
6. FLASUTHEH )3 W] 5E i BIOS BT«

1 Iflash Memory Update Utility (Iflash 475 #sEH
R 5% BIOS

fif | Iflash BIOS update utility (Iflash BIOS BB HFET) » AT LA USB # AL IK 575
(P it ml e ) S A B RS BIOS . 1S R nl i Dy AR 5 4 i R 42
BRI T ] R LAAN A R S SRR ) A SRR, A e R AT A B TR
BIOS.

FKEL BIOS EH 0
M BIOS HUHT SCHETT K BIOS BHT S8 A . BIOS 53 SO — A [ s ) PR 4
S, AL ER BIOS Il T A S0 . BIOS BB S L4
e Wi BIOS i
e BIOS & U1t
e Intel Flash Memory Update Utility (e /KPR A A A7 BB SRR P )
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ISR NTFEHLBE RN 5 AL 343 BIOS BB SCA, o n] s i) AR Dl ZR 7 4 X sl i 91 3 i 24
HAHLEMR DI4SPLNM [ AT F %k«

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

S/ % D94SPLNM G, Hiidi “[view] Latest BIOS updates” ([#%] &7 BIOS )
J1%$% Iflash BIOS Update (Iflash BIOS S 37) Sz IR 304k

(£ BUHr BIOS 2 A, 1S 40 B 1 i B B s AR Py B AR g B i T

Iflash Memory Update Utility (Iflash P47 588 RS fRirfs:

o FH RN K BIOS
o T3 BIOS )iF 5 B4

38 BIOS
A ux

B B T SO Y AUTOEXEC.BAT ([ ahittkb ) SCPREXT BIOS AT Hr. V127 ikt
FURT R, RS eV E BN B0
1. H BIOS B IR 38 A JHBhF BNl R shifal, i
AUTOEXEC.BAT U/ H 8h3 AT BIOS BB I #4.
2. HEFHREEEE, R EERAHE, ORI REIFER G 3 R %
3. LEHFEHUSEIINE, WEER T BIOS ARl GRAS) , LA B & 5 ) .
W BoR—MEbR, 1% <Bse> #E AT A POST W &..

Pk & BIOS

— WS, EHE BIOS I RE R A R AR . (HSE, B ELIEL K, AT RERIR
BIOS. X ME ARG UHLEM D945PLNM (1] BIOS HiE4i4s B, iGN

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
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BIOS & & hY
LETFHLE A (POST) HA1R], G HEAWAAD & A& 2B AR (R I Bl R 22 25 R

oA ROM FRER A IERM RS 92, W BIOS W&k &S (— A KEEEAA
i) o #1115 H T BIOS BRI &5 .

®11. HEW

HE L

3 AT

e CPU id# (F#Hrjashi)
BIOS fHi%7H B

WS POST JTHLEK) IR A& AT E IR, BIOS 4 7 il 1% ) 751K A
2 12 %) BIOS # iR B W& T 17Ut i .

% 12. BIOS f#£iRH A

BIRER Bt B

PROCESSOR_THERMAL_TRIP_ERROR | T R4 T#HFHM GI#HO , CPU & fF 1L T1E,

MULTI_BIT_ECC_ERROR ] 11 L ASI 2 & 2 24 ECC #i% .

SINGLE_BIT_ECC_ERROR I {1 SN 2 A 4 T ECC 4.

CMOS_BATTERY_ERROR ] {4 SN 2 & 45 CMOS FRLjt g

CMOS_CHECKSUM_ERROR [ {1 LA 2 2 2 CMOS K256 R

CMOS_TIMER_ERROR [i] 1 A 38 o R B R A I/ I U]

MEMORY_SIZE_DECREASE_ERROR ] o LRSI 3 R 58 Ak

INTRUDER_DETECTION_ERROR RGN T

SPD_TOLER_ERROR AT RS (SPD) A Hidls 25 KB . h B DR ] FERAE,
FRIEHSM LN SPD % % %% . DDR2 533 MHz P47 T1E T
BARHER b

MEM_OPTIMAL_ERROR WIE A EOZRNNAERESEIE B RN/ R EAHEE,
MPANTEIE 1 I AF R EAH S, AT AR R KT B

57



R G AP EWR DIASPLNM F= 355

58



B #r&trtE 5T

ARG LI DI4SPLNM FF4 LR AV B F FIFRHESS & -
o LAY

o FRWIFFA b5 B

o PR AA

o HEAEANE (EMC) Fl

o UEMIAIE

AT
3 0HLA: b DO4SPLNM #5LA M7 R 5 A MRS, 5642 13 BT 47
BT

#£13. LB

v, PR
UL 60950-1:2003 4 / Information Technology Equipment — Safety - Part 1: General
CSA C22.2 No. 60950-1-03 Requiremeljis ({%44@\}§7K&% - ﬁ"%‘l\i - % 1 %Bﬁ: *Eﬁ?)
(CREFNZERD
EN 60950-1:2002 Information Technology Equipment — Safety - Part 1: General
Requirements (fF B HR B — 22aME — 28 1 &7y B
(BRED
IEC 60950-1:2001 4F, #—hK Information Technology Equipment — Safety - Part 1: General
Requirements (ff BHAR B % — 224M - 81 Mo — 2R
CHEBrD
RE U P R =

FEAG MU B 20 1 2SR LURE G SE R b BEA 2 7 Mt e e S 3. A T
HOR R GG AL, DU R i it ) 3 (87 7 PR SRS U DA 7 W R e 2
L Bl & VAT R

A s

AR A E AN Y, R R ARG . U AT BERS IH BB AL B o 3 55 4% 2 L
PRI F LR A PR ) FELS

R EEE
AR AT AITEN, TSP 49 UL



R G AP EMR DIASPLNM F= 385

R B2 AT G A v =

60

B, BIDERR /R AT, JET MR SHE IR AE LA, /K@ & AHLER D945SPLNM
PE SR 3RS CE AR S YE T A 3&E AR HE R IR A TSR, R4 & Wk 25 T 2 25 89/336/EEC
(LGSR AERNZ) M1 73/23/BEC (24 /{RH I E) [FER,

A7E i EWA CE b, RoRTFA R T A RO B O R R, T AN B2 AT An] B 1) M £ RRCE
%A,

(€

A7 SR LTI 89/336/EEC A1 73/23/EEC [ FIEEK .
This product follows the provisions of the European Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC.
Cestina Tento vyrobek odpovida pozadavkim evropskych smérnic 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europaiske direktiv 89/336/EEC &
73/23/EEC.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 89/336/EEC &
73/23/EEC.

Eesti Antud toode vastab Euroopa direktiivides 89/336/EEC ja 73/23/EEC kehtestatud nouetele.
Suomi Tama tuote noudattaa EU-direktiivin 89/336/EEC & 73/23/EEC maarayksia.

Frangais Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/336/EEC &
73/23/EEC.

Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Européischen Richtlinie 89/336/EEC &
73/23/EEC.

Elnvika To mapdv mpoidv axorovbel Tig dtutdéelg twv Evponaikav Odnyiov 89/336/EOK kot
73/23/EOK.

Magyar E termék megfelel a 89/336/EEC és 73/23/EEC Eurdpai Iranyelv eldirasainak.

Icelandic bessi vara stenst reglugerd Evropska Efnahags Bandalagsins nimer 89/336/ EEC &
73/23/EEC.

Italiano Questo prodotto ¢ conforme alla Direttiva Europea 89/336/EEC & 73/23/EEC.
Latviesu Sis produkts atbilst Eiropas Direktivu 89/336/EEC un 73/23/EEC noteikumiem.
Lietuviy Sis produktas atitinka Europos direktyvy 89/336/EEC ir 73/23/EEC nuostatas.

Malti Dan il-prodott hu konformi mal-provvedimenti tad-Direttivi Ewropej 89/336/EEC u
73/23/EEC.

Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 89/336/ EEC &
73/23/EEC.

Polski Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami Dyrektyw Unii Europejskiej
89/336/EWG i1 73/23/EWG.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 89/336/EEC &
73/23/EEC.

Espariol Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 89/336/EEC & 73/23/EEC.
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Slovensky Tento produkt je v sulade s ustanoveniami eurdpskych direktiv 89/336/EEC a
73/23/EEC.

Slovenscina 1zdelek je skladen z dolocbami evropskih direktiv 89/336/EGS in 73/23/EGS.
Svenska Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.
Tiirk¢e Bu iiriin, Avrupa Birligi’nin 89/336/EEC ve 73/23/EEC yo6nergelerine uyar.

P AR
B f LA (A 0 75 AR B A 5 A AR AR B SR BRI
ERV G SEEFSES

As part of its commitment to environmental responsibility, Intel has implemented the Intel®
Product Recycling Program to allow retail consumers of Intel’s branded products to return
used products to select locations for proper recycling.

Please consult the http.//www.intel.com/intel/other/ehs/product _ecology/Recycling Program.htm
for the details of this program, including the scope of covered products, available locations,
shipping instructions, terms and conditions, etc.

3

VER IR B DR 2 AR IR 43, SER /R 90 Intel Product Recycling Program  (JE4KF/R )™ b
ST Tt o DASSVR SRR R it R it 1) 225 T 2l T ) 7= it R R 4 M R M I A
UL S5

WS hitp.//'www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm T fi# bt
HRE S TN D AT N it (N s N RI11'S: Y SINIP Ew e 1= RS AN @ 1 ST L R

Deutsch

Als Teil von Intels Engagement fiir den Umweltschutz hat das Unternehmen das Intel Produkt-
Recyclingprogramm implementiert, das Einzelhandelskunden von Intel Markenprodukten
ermoglicht, gebrauchte Produkte an ausgewdihlte Standorte fiir ordnungsgeméfes Recycling
zuriickzugeben.

Details zu diesem Programm, einschlieflich der darin eingeschlossenen Produkte, verfiigbaren
Standorte, Versandanweisungen, Bedingungen usw., finden Sie auf der
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm

Espariol

Como parte de su compromiso de responsabilidad medioambiental, Intel ha implantado el programa
de reciclaje de productos Intel, que permite que los consumidores al detalle de los productos Intel
devuelvan los productos usados en los lugares seleccionados para su correspondiente reciclado.

Consulte la Attp://www.intel.com/intel/other/ehs/product _ecology/Recycling Program.htm
para ver los detalles del programa, que incluye los productos que abarca, los lugares disponibles,
instrucciones de envio, términos y condiciones, etc.
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Francais

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l'environnement, Intel a mis en ceuvre le
programme Intel Product Recycling Program (Programme de recyclage des produits Intel) pour
permettre aux consommateurs de produits Intel de recycler les produits usés en les retournant a des
adresses spécifiées.

Visitez la page Web http.//www.intel.com/intel/other/ehs/product ecology/Recycling Program.htm
pour en savoir plus sur ce programme, a savoir les produits concernés, les adresses disponibles, les
instructions d'expédition, les conditions générales, etc.

BAE
1VTITR. REREEFHO—IRELT, EVERRTA VTV TS5V FRIREREDSINRELTVELE,
VHADWEBNATABL AVTIVERITADI TOTSLEFHRSEELE,

MRE G REE, BERE. CRRARNLGE . COTOTILOFMERE.
http.//'www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm (ZEE8) #EBLIZELN,

Malay

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap tanggungjawab persekitaran, Intel telah
melaksanakan Program Kitar Semula Produk untuk membenarkan pengguna-pengguna runcit
produk jenama Intel memulangkan produk terguna ke lokasi-lokasi terpilih untuk dikitarkan semula
dengan betul.

Sila rujuk Attp.//www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm untuk
mendapatkan butir-butir program ini, termasuklah skop produk yang dirangkumi, lokasi-lokasi
tersedia, arahan penghantaran, terma & syarat, dsb.

Portuguese

Como parte deste compromisso com o respeito ao ambiente, a Intel implementou o Programa de
Reciclagem de Produtos para que os consumidores finais possam enviar produtos Intel usados para
locais selecionados, onde esses produtos sdo reciclados de maneira adequada.

Consulte o site http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm
(em Inglés) para obter os detalhes sobre este programa, inclusive o escopo dos produtos cobertos,
os locais disponiveis, as instru¢des de envio, os termos e condigdes, etc.

Russian

B kauecTBe yacTn cBoux 0b6a3aTenbCTB K OKpy>KatoLlen cpeae, B Intel cosgaHa nporpamma
yTunusaumm npoaykumum Intel (Product Recycling Program) ans npenoctaBrneHns KOHEYHbIM
nonb3oBaTensaM Mapok Npoaykumu Intel BO3MOXHOCTU BO3BpaTa UCMOSb3yeMor NpoayKLmMmn B
cneumnanManpoBaHHble MYHKTbl A8 AOMKHON yTUnmusauumn.

Moxanyncta, obpaTutechb Ha BebG-cant
hitp.://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm 3a nHdopmaLlmnen
06 aTOl Nporpamme, NPUHUMaeMbIX NPoAYKTaxX, MecTax npuema, UHCTPYKLUSIX 06 oTrnpaBske,
MONOXEHUAX U YCINOBUAX U T.[4.



http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
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Tiirkge

Intel, cevre sorumluluguna bagimliliginin bir pargasi olarak, perakende tiiketicilerin Intel markali
kullanilmis tiriinlerini belirlenmis merkezlere iade edip uygun sekilde geri doniistiirmesini
amaclayan Intel Uriinleri Geri Déniisiim Programi’n1 uygulamaya koymustur.

Bu programin iiriin kapsamu, iiriin iade merkezleri, nakliye talimatlari, kayitlar ve sartlar v.s dahil

biitiin ayrintilarin1 dgrenmek i¢in litfen
http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling Program.htm web sayfasina gidin.
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